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STZ-45 60 m
BILL DE MATERIALES
CODIGO CANTIDAD
STZ-45G 20

SCZ-45G 1
SBZ-45G 1
SAB-45G 1
SAZ-45G 3
SAZ-60G 3
SJB-45G 7
SRET-635 1040
SNU-635 126
SCUE-635 42
SLOP5 4
HLU 4
2003-A 1

INSTALACION RECOMENDADA DE RETENIDA CON CUELLO
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ABRAZADERAS

VISTA SUPERIOR

La instalacion de las retenidas
Cimiento para deben de estar a la misma
Ancla Primaria distancia
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‘7 Arreglo recomendado para la instalacion de
_f7 cimientos para anclas de retenidas.
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DEPTO. DE ACOTADO: mm | RECOMENDACIONES PRECAUCION , ,
INGENIERIA ESTE DIAGRAMA SE RECOMIENDA PARA CARGAS BAJAS EN ZONAS DE VIENTOS DE VELOCIDAD CONSTANTE Y MODERADA. ESTE MODELO APLICA PARA LAS TORRES SYSCOM GALVANIZADO ELECTROLITICO Y POR INMERSION.
SYSCO M SIBUJG. DANIEL | DIAGRAMA % | WA INSTALACION NECESITA UN ESTUDIO DE SUELO PREVIO (RESISTENCIA MINIMA DE SUELO 1.5KG/CM?). SOLO APLICA PARA FINES DEMOSTRATIVOS DEL PRODUCTO. ,
. LAS RECOMENDACIONES DE INSTALACION QUE SE DAN EN ESTE DOCUMENTO NO COMPROMETEN A LA EMPRESA, LA CUAL SOLO GARANTIZA SUS  |CONSULTE LOS KITS RECOMENDADOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION.
CARREON PROPIOS PRODUCTOS SIEMPRE QUE SE UTILICEN EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SYSCOM.




